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ANEXO1

ACOES

Descricdo técnica da Iniciativa: ambito das acoes

As ag0es iniciais e, se for caso disso, posteriores, da Iniciativa sdo executadas em
conformidade com as seguintes especificacdes técnicas:

1. Capacidades de concegdo para tecnologias de semicondutores integradas

A Iniciativa deve criar capacidades de concecdo inovadoras em grande escala
para tecnologias de semicondutores integradas, por meio de uma plataforma
virtual disponivel em toda a Unido. A plataforma consistirdA em novas
instalacdes de concecdo inovadoras, com bibliotecas e ferramentas alargadas,
que integrem um grande numero de tecnologias tradicionais e novas
(incluindo tecnologias emergentes, como a fotonica integrada, a quantica e a
[A/neuromérfica). Em combinagdo com as ferramentas de automatizacao de
projeto de eletronica existentes, permitira conceber componentes inovadores
e novos conceitos de sistema e demonstrar funcionalidades essenciais, como
novas abordagens para garantir elevado desempenho, baixo consumo
energético, seguranga, novas arquiteturas 3D e de sistemas heterogéneos, etc.

Trabalhando em estreita colaboracdo com as industrias utilizadoras de
diversos setores econémicos, a plataforma ligard as comunidades de centros
de concecdo, e fornecedores de propriedade intelectual e ferramentas com
organizagdes de investigacdo e tecnologia, com o proposito de fornecer
solugdes de prototipagem virtual baseadas no codesenvolvimento de
tecnologia. Os riscos € os custos de desenvolvimento serdo partilhados e
serdo promovidos novos métodos de acesso a ferramentas de projeto
baseados na Internet, com modelos de custos flexiveis (especialmente para a
prototipagem) e normas comuns de interface.

A plataforma serd continuamente modernizada com novas capacidades de
conce¢do, uma vez que integrard continuamente mais tecnologias e desenhos
de processadores com baixo consumo (incluindo solugdes de fonte aberta,
como a RISC-V). Oferecera os seus servigos através da nuvem, maximizando
0 acesso € a abertura a toda a comunidade gragas a ligacdo em rede de
centros de concecao, existentes ¢ novos, em todos os Estados-Membros.

2. Linhas-piloto de preparagdo para instalacées inovadoras de produgdo,
testagem e experimentacdo

A Iniciativa apoiaréd linhas-piloto para instalagdes de producgdo, testagem e
experimentacdo que aproximem os laboratdrios e as fabricas de tecnologias
de semicondutores avancadas. As areas visadas incluem:

a) Linhas-piloto para experimentar, testar e validar de forma aberta e
acessivel, incluindo mediante utilizagdo de pacotes de projeto de
processos, o desempenho de nucleos de propriedade intelectual,
protdtipos virtuais, novos desenhos e novos sistemas heterogéneos
integrados.



b)

A plataforma virtual acima referida permitira a exploragdo de novos
nucleos de propriedade intelectual e novos conceitos de sistema a testar
e validar nas linhas-piloto mediante utilizagdo de pacotes de projeto de
processos, fornecendo informacdes imediatas que permitirdo ajustar e
melhorar os modelos antes de passarem para a fase de fabrico. A
Iniciativa comegara, desde logo, a alargar varias linhas-piloto existentes,
em sinergia com a infraestrutura de projeto, a fim de permitir o acesso a
projetos de concecdo e de prototipagem (virtual).

Novas linhas-piloto dedicadas a tecnologias de semicondutores — como
a FDSOI (silicio sobre isolante com deplegdo total) entre 10 nm e 7 nm,
transistores de efeito de campo com porta em redor do canal avancados e
dimensdes de processo de ponta (por exemplo, abaixo de 2 nm) —
complementadas por linhas-piloto para a integracdo de sistemas
heterogéneos 3D e o encapsulamento avangado. As linhas-piloto
integrardo as mais recentes atividades de investigacdo e inovagdo e os
seus resultados.

As linhas-piloto incluirdo uma infraestrutura de projeto especifica que
consiste, por exemplo, em modelos de concegdo que simulam o processo
de fabrico para as ferramentas de projeto utilizadas para conceber
circuitos e sistemas em circuito integrado. Esta infraestrutura de projeto
e a virtualizacao intuitiva das linhas-piloto serdo implantadas de maneira
que permita o acesso direto em toda a Europa através da plataforma de
concecdo acima referida. Esta ligacdo permitira a comunidade de
concecdo testar e validar opgdes tecnologicas antes de estas ficarem
disponiveis no mercado e assegurard que os desenhos de novos circuitos
integrados e sistemas exploram plenamente o potencial das novas
tecnologias e proporcionam inovacao de ponta.

Em conjunto, estas linhas-piloto promoverao a propriedade intelectual,
as competéncias € a inova¢do no dominio da tecnologia de fabrico de
semicondutores na Europa e refor¢ardo e expandirdo a posicao europeia
no respeitante a novos equipamentos e materiais de fabrico de modulos
avangados de tecnologias de semicondutores, por exemplo tecnologias
de litografia e de laminacdo.

Deve ser promovida uma estreita concertagdo e colaboracdo com a
industria para orientar esta expansao de capacidades e a inclusdo crucial,
desde o inicio, de um conjunto selecionado de linhas-piloto qualificadas
que envolvam, por exemplo, encapsulamento avangado, tecnologias de
integragdo de sistemas heterogéneos 3D e funcionalidades adicionais
importantes, como fotonica de silicio, eletronica de poténcia, tecnologias
de detecdo, grafeno de silicio, tecnologias quanticas, etc. Esta sélida
infraestrutura pan-europeia alargada de linhas-piloto, intimamente ligada
a infraestrutura de viabilizacdo de projetos, ¢ fundamental para expandir
os conhecimentos, as capacidades e as aptidoes da Europa, a fim de
colmatar o défice de inovagao entre a investigacdo financiada por fundos
publicos e o fabrico financiado comercialmente, bem como para
aumentar a procura e o fabrico na Europa até ao final da década.



Capacidades tecnoldgicas e de engenharia avancadas para circuitos
integrados qudnticos

A Iniciativa responderd, com base em atividades de investigacdo, as
necessidades especificas da futura geracdo de componentes de
processamento da informacao que exploram principios nao cléssicos,
nomeadamente circuitos integrados que exploram efeitos quanticos (ou seja,
circuitos integrados quanticos). As areas visadas incluem:

a)  Bibliotecas de desenhos inovadoras para circuitos integrados
quanticos, assentes nos processos de concecdo e fabrico consolidados
da industria classica de semicondutores, para plataformas de bits
quanticos baseadas em semicondutores e fotdnica; estas serdo
complementadas pelo desenvolvimento de bibliotecas de desenhos e de
processos de fabrico inovadores e avangados para as plataformas de
bits quanticos alternativas que ndo sejam compativeis com
semicondutores.

b)  Linhas-piloto para a integragdo de circuitos quanticos e da eletronica
de controlo com vista a criagdo de circuitos integrados quanticos, com
base na investigacdo em curso e tirando partido da mesma; bem como
para permitir o acesso a salas limpas e litograficas especificas para
prototipagem e producdo, reduzir os entraves iniciais ao
desenvolvimento e a produgdo de pequenos volumes de componentes
quanticos e acelerar os ciclos de inovagao.

c) Instalagcoes de testagem e experimentagdo para testar e validar
componentes quanticos avangados produzidos pelas linhas-piloto,
fechando o ciclo de inovagado entre criadores, produtores e utilizadores
de componentes quanticos.

Uma vrede de centros de competéncias e de desenvolvimento de
competéncias

A Iniciativa deve apoiar:

a) A criagdo de uma rede de centros de competéncia em cada
Estado-Membro para promover a utilizacdo destas tecnologias,
funcionando como interfaces da plataforma de concecdo avancada e
das linhas-piloto acima referidas, facilitando a sua utilizagdo eficaz e
fornecendo conhecimentos especializados e competéncias as partes
interessadas, incluindo PME que sejam utilizadores finais. Os centros
de competéncias prestardo servigos inovadores a industria, com
especial aten¢do para as PME, o meio académico e as autoridades
publicas, fornecendo solucdes adaptadas a uma grande variedade de
utilizadores que promoverdo uma maior aceitagdo das tecnologias de
concecdo e avancadas na Europa. Contribuirdo igualmente para o
surgimento de uma mao de obra altamente qualificada na Europa.

b) Em matéria de competéncias, serdo organizadas ac¢des de formagado
especificas em torno de ferramentas de projeto e tecnologias de
semicondutores, a nivel local, regional ou pan-europeu. Serdao apoiadas



bolsas de estudo para estudos de nivel superior. Estas agoes
complementardo os compromissos industriais assumidos no ambito do
Pacto para as Competéncias, aumentando o numero de estagios e
aprendizagens, em colaboragdio com o meio académico. Serd
igualmente prestada atencdo aos programas de requalificagdo e
melhoria de competéncias para os trabalhadores que transitam de
outros setores.

Atividades do «Fundo dos Circuitos Integrados» com vista ao acesso a
capital por empresas em fase de arranque, empresas jovens de acelerado
crescimento, PME e outras empresas da cadeia de valor dos
semicondutores

A Iniciativa apoiara a criacdo de um ecossistema prospero de inovagdo no
dominio dos semicondutores e das tecnologias quanticas, apoiando um amplo
acesso a capital de risco por parte de empresas em fase de arranque,
empresas jovens de acelerado crescimento e PME, para que estas
desenvolvam a sua atividade e expandam a sua presenca no mercado de
forma sustentavel.



ANEXO II

INDICADORES MENSURAVEIS PARA ACOMPANHAR A
EXECUCAO E DAR CONTA DOS PROGRESSOS COM VISTA A
CONSECUCAO DOS OBJETIVOS DA INICIATIVA

Numero de entidades juridicas (discriminado por dimensao, tipo e pais de
estabelecimento) envolvidas nas agdes apoiadas pela Iniciativa.

Numero de ferramentas de projeto desenvolvidas ou integradas no ambito da
Iniciativa.

Montante total coinvestido em capacidades de concecdo e linhas-piloto no
ambito da Iniciativa.

Numero de utilizadores ou comunidades de utilizadores que obtém acesso as
capacidades de concegao ¢ as linhas-piloto no ambito da Iniciativa.

Numero de empresas que recorreram aos servigos de centros de competéncias
nacionais apoiados pela Iniciativa.

Numero de pessoas que receberam formagdo para adquirir competéncias
avancadas e formagdo em tecnologias de semicondutores e quanticas
apoiadas pela Iniciativa.

Numero de empresas em fase de arranque, empresas jovens de acelerado
crescimento ¢ PME que receberam capital de risco das atividades do «Fundo
dos Circuitos Integrados» e montante total dos investimentos de capital
realizados.

Montante do investimento das empresas que operam na UE, tendo em conta o
segmento da cadeia de valor em que se integram.



ANEXO III
SINERGIAS COM PROGRAMAS DA UNIAO

As sinergias da Iniciativa com os objetivos especificos n.® 1 a 5 do Programa
Europa Digital devem assegurar que:

a)

b)

A orientagdo tematica especifica da Iniciativa para as tecnologias de
semicondutores e quanticas ¢ complementar;

Os objetivos especificos n.® 1 a 5 do Programa Europa Digital apoiam
o refor¢co das capacidades digitais no dominio das tecnologias digitais
avangadas, incluindo a computacio de alto desempenho, a
inteligéncia artificial e a ciberseguranca; apoiam ainda as
competéncias digitais avancadas;

A Iniciativa investira no desenvolvimento de capacidades que
permitam reforcar as capacidades de concegdo avangada, producao e
integracdo de sistemas em tecnologias de semicondutores e qudnticas
de ponta e da proxima geracdo com vista ao desenvolvimento inovador
da atividade econdmica, fortalecendo as cadeias de abastecimento e de
valor dos semicondutores na Europa, servindo os principais setores
industriais e criando novos mercados.

As sinergias com o Horizonte Europa devem assegurar que:

a)

b)

Embora as areas tematicas abrangidas pela Iniciativa e varias areas do
Horizonte Europa sejam convergentes, o tipo de acdes a apoiar, 0s seus
resultados esperados e a sua logica de intervencao sdo diferentes e
complementares;

O Horizonte Europa presta um apoio alargado a atividades de
investigacdo, desenvolvimento tecnologico, demonstracdo, passagem a
fase piloto, prova de conceito, testagem e prototipagem, incluindo a
implantagdo pré-comercial de tecnologias digitais inovadoras, em
particular mediante:

1)  um or¢amento especifico, no quadro do pilar «Desafios Globais e
Competitividade Industrial Europeia», para o agregado «O
Digital, a Industria e o Espago», com vista ao desenvolvimento
de tecnologias facilitadoras [IA e robotica, Internet da proxima
geracdo, computagdo de alto desempenho e megadados,
tecnologias digitais essenciais (incluindo a microeletronica),
combinag¢do das tecnologias digitais com outras tecnologias],

i1)  apoio a infraestruturas eletronicas ao abrigo do pilar «Exceléncia
Cientifica»,

i11)  integracdo do digital em todo o pilar «Desafios Globais» (satde,
seguranga, energia e mobilidade, clima, etc.), e

1v) apoio a expansdo das inovagdes radicais (que em muitos casos
combinardo tecnologias digitais e outras tecnologias) ao abrigo
do pilar «Europa Inovadoray;



c¢) A Iniciativa se centra exclusivamente no desenvolvimento de
capacidades em grande escala no dominio das tecnologias de
semicondutores e quanticas em toda a Europa. Os seus investimentos
visam:

1)  promover a inovacado mediante o apoio a duas capacidades
tecnoldgicas estreitamente interligadas que permitem projetar
novos conceitos de sistemas e testd-los e validd-los em
linhas-piloto,

1)  prestar apoio orientado a criagao de capacidades de formagdo e a
melhoria de competéncias e aptiddes digitais avancadas
aplicadas, a fim de apoiar o desenvolvimento e a implantacdo de
semicondutores por via do desenvolvimento tecnologico e das
industrias que sao utilizadores finais, e

iii)  criar uma rede de centros de competéncias nacionais, que facilite
o acesso e forneca conhecimentos especializados e servigos
inovadores as comunidades e industrias que sdo utilizadores
finais, para que estas desenvolvam novos produtos e aplicacdes e
colmatem as deficiéncias do mercado;

d) As capacidades tecnologicas da Iniciativa serdo disponibilizadas a
comunidade de investigag¢do e inovagao, incluindo para a¢des apoiadas
pelo Horizonte Europa;

e) A medida que o desenvolvimento de tecnologias digitais inovadoras no
dominio dos semicondutores atingir a maturidade gracas ao programa
Horizonte Europa, a Iniciativa adotard e implantard gradualmente tais
tecnologias, sempre que possivel;

f)  Os programas do Horizonte Europa relativos a programas curriculares
que visem promover aptiddes e competéncias, incluindo os executados
nos centros de colocalizacdo das Comunidades de Conhecimento e
Inovacdo do Instituto Europeu de Inovagdo e Tecnologia, sao
complementadas por um refor¢o das capacidades em matéria de
competéncias digitais avangadas aplicadas e em tecnologias de
semicondutores e quanticas, apoiado pela Iniciativa;

g) Sado criados so6lidos mecanismos de coordenacdo da programacdo e
execu¢do, com um alinhamento o mais alargado possivel dos
procedimentos do programa Horizonte Europa e da Iniciativa. As
respetivas estruturas de governagdo envolverdo todos os servigos
competentes da Comissao.

As sinergias com os programas da Unido no ambito da gestdo partilhada,
incluindo o FEDER, o FSE+, o Fundo Europeu Agricola de
Desenvolvimento Rural e 0 Fundo Europeu dos Assuntos Maritimos, das
Pescas e da Aquicultura, devem assegurar o desenvolvimento e o refor¢o
dos ecossistemas de inovagao regionais € locais, a transformag¢ao industrial e
a transformacdo digital da sociedade e das administragdes publicas. Tal
inclui o apoio a transformacdo digital da industria e a aceitacdo dos
resultados obtidos, bem como a implantacio de novas tecnologias e de
solucdes inovadoras. A Iniciativa complementard e apoiara a criagao de redes
transnacionais e a identificacdo de capacidades, apoiando-as e tornando-as



acessiveis a PME e a industrias que sejam utilizadores finais em todas as
regides da Unido.

As sinergias com o Mecanismo Interligar a Europa devem assegurar que:

a)

A Iniciativa incide na criagdo de capacidades e infraestruturas digitais
em larga escala no dominio dos semicondutores, visando uma ampla
aceitagdo e implantagdo em toda a Europa de solucdes digitais
inovadoras de importancia critica, ja existentes ou testadas, no ambito
de um enquadramento da Unido em areas de interesse publico ou em
caso de deficiéncia do mercado. A Iniciativa ¢ executada
principalmente por via de investimentos estratégicos e coordenados
com os Estados-Membros, com vista ao desenvolvimento de
capacidades digitais no dominio das tecnologias de semicondutores a
partilhar em toda a Europa e em agdes a nivel da Unido. Este aspeto ¢
particularmente importante para a eletrificacdo e a conducdo autonoma
e deve beneficiar e facilitar o desenvolvimento de industrias de
utilizagdo final mais competitivas, em particular nos setores da
mobilidade e dos transportes;

b) As capacidades e infraestruturas da Iniciativa sdo disponibilizadas para

c)

a testagem de novas tecnologias e solu¢des inovadoras passiveis de
utilizagdo nos setores da mobilidade e dos transportes. O Mecanismo
Interligar a Europa apoia a introducdo e implantacdo de novas
tecnologias e solugdes inovadoras nos dominios da mobilidade e dos
transportes, bem como noutros dominios;

Serdo estabelecidos mecanismos de coordenacdo, nomeadamente por
intermédio estruturas de governacao adequadas.

As sinergias com o Programa InvestEU devem assegurar que:

a)

E prestado apoio ao financiamento por via de mecanismos de mercado,
incluindo a prossecucdo de objetivos politicos contemplados na
Iniciativa, ao abrigo do Regulamento (UE)2021/523. Esse
financiamento por via de mecanismos de mercado poderd ser
combinado com apoios por via de subvengdes;

b) Um mecanismo de financiamento misto ao abrigo do Fundo InvestEU ¢

apoiado por financiamento atribuido pelos programas Horizonte Europa
ou Europa Digital, sob a forma de instrumentos com operagdes de
financiamento misto.

As sinergias com o Erasmus+ devem assegurar que:

a)

b)

A Iniciativa apoia o desenvolvimento e a aquisicdo das competéncias
digitais avangadas necessarias para o desenvolvimento e a implantacao
de tecnologias de semicondutores de ponta em cooperagdo com oS
setores industriais envolvidos;

A parte do Erasmus+ relacionada com as competéncias avancadas
complementa as intervengdes da Iniciativa em prol da aquisicdo de
competéncias em todos os dominios e a todos os niveis, gragas a
experiéncias de mobilidade.



E necessario assegurar sinergias com outros programas e iniciativas da Unido
sobre competéncias e aptidoes.



		2022-02-25T11:27:04+0000
	 Guarantee of Integrity and Authenticity


	



